Solution for researching

Prensa Quente Automatica De Laboratorio Para Ultra-Alta
Temperatura 10 Toneladas 400°C 300X300Mm

Numero do item: XP91

introducao

Conheca a prensa quente automatica de
laboratério de 10 toneladas com temperatura
ultra-alta de 400°C e placas de 300x300mm.
Ideal para processamento avancado de
polimeros, oferece pressao programavel e
controle de temperatura PID de placa dupla
para resultados precisos. Explore nossa linha
completa.

Saiba mais

Produgdo de Filme de Producéo de filmes finos resistentes a altas temperaturas para Alcanca espessura uniforme e propriedades dielétricas superiores por meio
Poliimida (PI) eletronicos flexiveis e isolamento. de controle preciso de temperatura/pressao.
Moldagem de Compdsitos de Moldagem por compressdo de PEEK preenchido com fibra de Garante total impregnacdo das fibras e laminados sem vazios e de alta
PEEK carbono para implantes aeroespaciais e médicos. resisténcia.
Estampagem a Quente de Replicagdo de padrées em substratos poliméricos para chips Oferece transferéncia de recursos de alta fidelidade gracas a placas planas
Termoplasticos microfluidicos e MEMS. e paralelas e rampas de forga programaveis.
Laminacgéo de Eletrodos de Laminacéo de folhas de eletrodos para células de ions de litio sob Melhora a adesdo do material ativo e a uniformidade do eletrodo,
Bateria calor e pressao controlados. fundamental para o desempenho da célula.
Preparagdo de Amostras de Moldagem por compresséo de placas de teste de acordo com Produz corpos de prova dimensionalmente precisos e reproduziveis com
Polimero normas ASTM/ISO. minima variabilidade do operador.
Fundigao de Filme Fino para Fundigao de granulos termoplasticos em filmes finos para analise X . - .
L < P < 9 P P Gera filmes limpos e sem bolhas de forma répida e consistente.

Andlise por FTIR ou XRF.
Laminagéo de Filme Colagem de vérias camadas de polimero sob calor e presséo para - -

X < J . P P P Alcanca forte adeséo entre camadas sem retengéo de ar ou descolamento.
Multicamadas embalagens de barreira.

Garante espessura uniforme e encapsulamento sem bolhas, prolongando a
vida util do médulo.

ST

Encapsulamento Fotovoltaico  Laminagdo de encapsulantes de células solares como EVA ou POE.

Modelo XP91

Pressdo Maxima 10 Toneladas (100 kN)

Controle de Pressao Programavel, pressurizagao, retengao e liberagdo automaticas de varios estagios
Temperatura de Trabalho Temperatura ambiente até 400°C

Controle de Aquecimento PID independente de placa dupla com rampa/aquecimento/resfriamento programaveis
Poténcia de Aquecimento 3500 W

Tamanho da Placa 300 x 300 mm

Abertura de Luz 60 mm

Método de Resfriamento Resfriamento por circulacéo de dgua; chiller dedicado opcional disponivel
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Especificacao

Fonte de Alimentagéo AC 220-240 V, 50/60 Hz monofasico (padréo 60 Hz para EUA)
Dimensdes (CxLxA) 400 x 490 x 580 mm
Peso Liquido 280 kg
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